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	→内容简介

	由于当今社会对绿色环保意识的逐日增加，从而使得绿色产业、新能源产业对于集成电路的需求从而提升作为焊接材料的锡的需求。焊料无铅化是金属锡需求增长的主要因素之一。欧盟在2006年开始实施ROHS就是旨在将3C电子产品改为无铅化产品。由于中 国对欧盟出口的电子化产品种类众多，所以无铅化的限定提升了生产企业对锡的需求度。2007年我国电子装联行业无铅焊料占总电子装联行业焊料需求的40%，2012年电子装联行业无铅焊料占总电子装联行业焊料需求已经上升到70%左右。到了2012年，电子装联行业无铅焊料的市场规模达3.1亿元左右。随着对环保时代的来临，各类电子产品、新能源汽车都催化了无铅焊锡的需求增长。

而在供给方面，目前，我国大小无铅焊料生产企业达800家左右，无铅焊料的开发种类非常多，至少超过100种以上。比较后有约20种至50种被予以重视和推广的，在无铅焊料的同意和认同上工业界仍然需要努力。近几年来，随着各国环保意识的加强，无铅焊料的需求越来越广阔，再者就是电子信息行业的发展，2012年，我国电子信息产业销售收入突破十万亿元大关，达到11.0万亿元，增幅超过15%；其中，规模以上制造业实现收入84619亿元，同比增长13.0%。2012年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长12.1%，高于同期工业平均水平2.1个百分点；收入、利润及税金增速分别高于工业平均水平2.0、0.9和9.9个百分点，在工业经济中的领先和支柱作用进一步凸显。无铅焊料下游产业的快速良好发展无疑带动了无铅焊料的快速发展，到了2012年，无铅焊料产量达4.2万吨左右，增长速度约为20%。

目前许多无铅焊剂的配方还不是成熟的锡铅低共熔混合物的理想替代品，它们往往只适合于特定的产品和工艺，而且成本较高、供货不足。同时组装与测试工序也必须调整来适应这些新材料。无铅材料要求较高的工序温度，从而提高了工艺难度。而材料的不兼容引起的互连问题还将影响PCB的可靠性。对于电子组装制造商而言，无铅电子组装技术主要针对印刷电路板级组装，即使用的单元材料达到无铅的标准，同时使用符合无铅规范材料的设备和工艺，以及最终产品达到必须的可靠性要求。其中，在印刷电路板级组装过程的浸焊、波峰焊及回流焊等焊接工艺中，锡丝、锡条、锡膏是最广泛使用的电子焊接焊料，因此拥有广阔的应用市场。

本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国焊接协会、上海市焊接协会、国内外相关刊物的基础信息以及焊接行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界无铅焊料行业整体发展大势，对中国无铅焊料行业的发展情况、各地区发展情况、主要企业，并对未来无铅焊料发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了无铅焊料今后的发展与投资策略，为无铅焊料制造、无铅焊料项目建设、投资等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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第三章 2012年中国无铅焊料行业市场发展现状及供给需求分析
第一节 中国无铅焊料行业市场需求影响因素

一、行业发展现状与供需分析
由于当今社会对绿色环保意识的逐日增加，从而使得绿色产业、新能源产业对于集成电路的需求从而提升作为焊接材料的锡的需求。焊料无铅化是金属锡需求增长的主要因素之一。欧盟在2006年开始实施ROHS就是旨在将3C电子产品改为无铅化产品。由于中 国对欧盟出口的电子化产品种类众多，所以无铅化的限定提升了生产企业对锡的需求度。2007年我国电子装联行业无铅焊料占总电子装联行业焊料需求的40%，2012年电子装联行业无铅焊料占总电子装联行业焊料需求已经上升到70%左右。到了2012年，电子装联行业无铅焊料的市场规模达3.1亿元左右。随着对环保时代的来临，各类电子产品、新能源汽车都催化了无铅焊锡的需求增长。
图表：2010-2012年无铅焊料市场规模及增长

[image: image1.emf]2010-2012年无铅焊料产量规模及增长
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而在供给方面，目前，我国大小无铅焊料生产企业达800家左右，无铅焊料的开发种类非常多，至少超过100种以上。比较后有约20种至50种被予以重视和推广的，在无铅焊料的同意和认同上工业界仍然需要努力。
二、市场容量与用户结构研究
近几年来，随着各国环保意识的加强，无铅焊料的需求越来越广阔，再者就是电子信息行业的发展，2012年，我国电子信息产业销售收入突破十万亿元大关，达到11.0万亿元，增幅超过15%；其中，规模以上制造业实现收入84619亿元，同比增长13.0%。2012年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长12.1%，高于同期工业平均水平2.1个百分点；收入、利润及税金增速分别高于工业平均水平2.0、0.9和9.9个百分点，在工业经济中的领先和支柱作用进一步凸显。无铅焊料下游产业的快速良好发展无疑带动了无铅焊料的快速发展，到了2012年，无铅焊料产量达4.2万吨左右，增长速度约为20%。
图表：2010-2012年无铅焊料产量规模及增长
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三、销售重点与企业战略因素
目前许多无铅焊剂的配方还不是成熟的锡铅低共熔混合物的理想替代品，它们往往只适合于特定的产品和工艺，而且成本较高、供货不足。同时组装与测试工序也必须调整来适应这些新材料。无铅材料要求较高的工序温度，从而提高了工艺难度。而材料的不兼容引起的互连问题还将影响PCB的可靠性。
对于电子组装制造商而言，无铅电子组装技术主要针对印刷电路板级组装，即使用的单元材料达到无铅的标准，同时使用符合无铅规范材料的设备和工艺，以及最终产品达到必须的可靠性要求。其中，在印刷电路板级组装过程的浸焊、波峰焊及回流焊等焊接工艺中，锡丝、锡条、锡膏是最广泛使用的电子焊接焊料，因此拥有广阔的应用市场。
对于这类焊接材料，焊料合金成分对于产品的价格、品质性能和效率起着决定性的影响。因此，电子产品制造商迫切需要一种在成本、质量和效率三者之间取得平衡的无铅焊料满足市场对于无铅和效益的双重要求。
目前在国内市场上，用于无铅锡条锡线的合金成分主要是两种：Sn-0.7Cu与Sn-3.0Ag-0.5Cu(SAC305)合金。但是二者都有着明显的不足：前者虽然在无铅合金中价格最低，但是较差的可焊性制约了焊接质量与生产效率；后者虽然可焊性良好，但昂贵的价格使很多电子产品制造商望而却步。
因此，也有一些电子焊接材料供应商尝试用其它合金满足制造商的要求。如具有20余年历史的亿铖达工业有限公司推出的M0507(Sn-0.5Ag-0.7Cu)无铅焊料就是一款性价比非常高的无铅焊料。其熔化温度为217~227℃，硬度为14.3HV，与SAC305和Sn-0.7Cu合金的性能表现相差不大。该公司出具的采用润湿平衡法(wetting balance method)评估结果表明，M0507的润湿性、PCB组装板缺陷率均明显优于Sn-0.7Cu与Sn-Cu-Ni，略低于Sn-3.0Ag-0.5Cu。与此同时，四种无铅焊料的Cu溶解速率尽管十分接近，但M0507最低。此外，其通孔插装电阻焊点拉脱强度约为70牛顿，介于Sn-3.0Ag-0.5Cu和Sn63-Pb37之间，片式电阻焊点剪切强度及QFP封装外引线焊点拉脱强度数据优于Sn-3.0Ag-0.5Cu和Sn-Cu-Ni。
根据上述试验数据表现出来的优异性能，以及占Sn-3.0Ag-0.5Cu成本约65~75%的对比成本优势，低Ag含量的Sn-Ag-Cu无铅焊料将成为未来业界的标准无铅焊料。全球最大的电脑主板供应商华硕通过采用低银焊料，一年累计成本节省1亿人民币，因此相信低Ag焊料在今后将会有更大的发展空间。
连当初大力推广使用Sn-3.0Ag-0.5Cu无铅焊料的日本厂家也已经开始意识到，在锡条锡线领域中采用高银的做法是严重的浪费。日本方面为此成立了一个专门委员会进行探讨，其目标就是低Ag含量的Sn-Ag-Cu合金。
另一家老牌供应商Indium公司也最新开发出一种改良的SAC合金，在SAC105(Sn-1.0Ag-0.5Cu)基础上掺杂了其他元素，该掺杂物能够有效增加合金的展延性/柔软性。研究表明，它甚至比锡铅合金拥有更高的可靠性，同时其可焊性和其他性能参数则非常类似于其他SAC合金。
这种改良无铅合金可适用于BGA和CSP这类非常容易产生焊点脆性断裂麻烦的封装元器件。该改良合金还可以适用于现有的生产设备，这对于制造商来说具有很大的吸引力。
事实上，业界还将持续不断寻找更高可靠性、更易于使用和更低总体成本的解决方案。由于Cu的价格要比Al昂贵许多，用Al代替Cu将是未来降低成本的一个好方法，也是发展趋势。如果要用Al代替则必须寻找合适的合金系统和助焊体系，如何保证焊点的长期可靠性和解决助焊剂残余清洗问题也将是新的挑战。制造商未来应该以“环保”为中心而不是以“法规”为中心，主动在环保方面更多投入而不是被动应战，环保将是未来十年二十年的主题。
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